Title (en)
MICRORELAY WORKING PARALLEL TO THE SUBSTRATE

Title (de)
SUBSTRATPARALLEL ARBEITENDES MIKRORELAIS

Title (fr)
MICRORELAIS FONCTIONNANT PAR DEPLACEMENT D'UN ELEMENT DE CONTACT PARALLELEMENT A UN SUBSTRAT

Publication
EP 1163692 A1 20011219 (DE)

Application
EP 00908889 A 20000317

Priority
+ CH 0000152 W 20000317
+ DE 19912669 A 19990320

Abstract (en)
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